HI-MINI

Diese Dokumentation dient als
CAM (Computer Aided Manufacturing) Vorlage.

Bringe diese DOKU auf den Bildschirm eines Rechners, und
arbeite dich durch bedienen der Pfeiltasten durch das

Dokument.
So brauchst du kein Papier, und hast doch alles vor dir !

VIEL ERFOLG BEIM BAU

Der HI-MINI ist eine Entwicklung von WUNSCHT EUCH DAS TEAM DER BULME LEHRER
AV Dr. Josef Humer
unter Mitarbeit der BULME Lehrer.
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Abstakt:

*

Mit dem HIMINI konnen schnell und effektiv Gerate entwickelt werden.

* Dabei dient das HIMINI als Steuereinheit.

* Das HIMINI kann wie ein 40 Pol Mikroprozessor betrachtet werden, und
kann so in jedes von Schuilern konstruiertes Gerat integriert werden.

* Um die leistungsstarke Steuereinheit konnen einfach die verschiedensten
Sensoren und Ausgangsgerate angebracht werden.

Kosten:

Die Kosten des HIMINI betragen 20€.
Sie werden vom Schuler getragen.
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Folgende Werkzeuge und Hilfsstoffe haben VOR dem Beginn der Arbeiten vorhanden zu sein :

Jeder Schiiler braucht :
Lotkolben
Lotzinn
Flussmittel
Pinzette
Lupe
1-3 Bauteilschachteln
Schachtel fir den fertiges HIMINI

Die Gruppe braucht :
Die CAM Doku (Dieses Dokument)

Spiritus

Pinsel

Ultraschallbad

Entlotlitze

Putz — Papier, bzw. Putztuch
ev. Prel3luft

Vor dem Beginn sollen ALLE Bauteile vorhanden sein!

ACHTUNG:

Falsch eingelotete Bauteile werden NUR von den Lehrern ausgelotet! ! !!
Ein kleiner Fehler beim Ausléten und der ganze PCB ist nicht mehr zu
gebrauchen!!
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BOTTOM - SIDE

ABLAUF BEIM IC LOTEN!
1. Bein anloten —

2. Kontrolle ob richtig ausgerichtet
3. gegeniberliegendes Bein anléten —
4. Kontrolle ob richtig ausgerichtet

5. restliche Beine anloten
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KONTROLLE & REINIGUNG

1. OPTISCHE KONTROLLE
Die PCB (die Leiterplatte ) ist nun genau zu kontrollieren.
Sind alle Bauteile vorhanden?

Reinigung
Die Leiterplatte (PCB) ist mit einem Pinsel und mit Spiritus zu reinigen.
Die Uberreste der Lotpaste sollten geldst werden, und abrinnen.
Danach ist die PCB im Ultraschallbad zu reinigen.
Dabei sollten die gelosten Lotpastareste ins Wasserbad gehen. (Funktioniert nur, wenn genug Seifen - SCHAUM vorhanden ist!)
Der Schmutz fangt sich im SCHAUM ! Das Wasser sollte mindestens 70°C haben !
Nach dem Ultraschallbad ist die PCB mit Pref§luft abzublasen.
Dabei sollten alle Wassertropfen, auch unter den IC’s herausgeblasen werden.
Nach der Reinigung kontrolliere unter der LUPE, ob noch irgendwo Schutz ist.
Besonders zwischen den IC Anschliissen darf KEIN Schmutz (Lotfett) sichtbar sein!
Wenn ja: Ist der Reinigungsprozef so oft zu wiederholen, bis die PCB sauber ist!

2. Kontrolle unter der LUPE
Die PCB nochmals unter der LUPE einer genauen Priifung unterziehen.
Sind alle Bauteile vorhanden ?
Sind alle Bauteile am richten Ort eingelotet ?
Stimmen alle Bauteilwerte ?
Sind alle Lotstellen sauber ? (richtiges Loten)
Ist die PCB sauber?

ACHTUNG: WENN HIER WAS UBERSEHEN WIRD,

KANN DIE PCB ABBRENNEN ! ! ! ! Doku by Enenkel
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Die Stiftleisten sind an durch die Locher zu stecken.
Dazu mussen alle Locher sauber sein.
(gegebenenfalls ausblasen, bzw mit Lotlitze saubern)
Gelotet wir an der Oberseite.

Die Stifte zeigen nach UNTEN !
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SCHLUSSARBEITEN

PCB grundlich mit Spiritus bzw. LEITERPLATTEN REINIGER saubern.

(besonders unter den Anschliissen der IC !)

KONTROLLIERE :

---- ALLE LOTSTELLEN VORHANDEN
---- KEINE KURZSCHLUSSE

---- ALLE BAUTEILE vorhanden

Benutze zur Kontrolle das Mikroskop!
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